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前   言
随着“中国制造2025”、“互联网+”以及“国家大数据战略”的组织实施，我国半导体产业发展取得了一系列成果。西安集成电路产业也取得了突破性进展，产业规模不断扩大，产业结构快速调整，技术水平大幅提升，产业发展日趋成熟。为反映西安集成电路产业发展的全面情况，我们编写了《西安集成电路产业发展研究报告》（2017年版），以下简称《产业报告》。
《产业报告》汇集了2016年和2017年已发布的国内外产业发展主要数据，以及西安集成电路产业发展现状。针对西安集成电路产业的发展状况、产业投融资情况、产业环境等进行重点分析和研究，并包含了国内外产业投融资情况和存在的矛盾、问题等内容。研究范围除了集成电路产业，还包含分立器件和支撑业。
《产业报告》的编写工作不仅得到了各级领导的关心与指导，许多专家和企业也给予了支持和帮助，在此表示衷心的感谢。
不足之处，请批评指正。
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